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  טכנולוגיה של מיקרואלקטרוניקה
Microelectronics Technologies  

  
'אלכס אקסלביץר "ד: שם המרצה
  שיעורים פרונטלים ותרגול: אופן הוראה

  4: שעות שבועיות
  3.5: נקודות זכות
  ) 'מ ב''מל('  התקני מוליכים למחצה ב50006: דרישות קדם

  
  : מטרות

בנה בסיסית בשיקולים של ניתוח ותכנון מערכות ייצור מטרתו של הקורס להקנות לסטודנט ה
  .מיקרואלקטרוניקהב

, השתלת יונית,  תהליכים בסיסים של מיקרואלקטרוניקה כמו פעפועבקורס זה ילמד הסטודנט להכיר
שיטות של אפיון שכבות דקות , שיטות ציפוי שכבות דקות ועבות, ייצור גבישים סיליקון ותחמוצות

  .יה משטחיתומכשירי בטכנולוג
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 .שיטות ציפוי שכבות דקות .10
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